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【57】申請專利範圍
1.　一種印刷電路板濕化學處理設備，其特徵係其包括驅動器及設置在印刷電路板濕化學處
理線上之處理部件，前述處理部件中係容納有至少一個用於將處理液從儲液槽中輸送到

化學處理位置的推進器；前述推進器包括呈風扇狀結構之多個葉片，前述推進器用於將

前述多個葉片之旋轉運動轉換為推力來輸送前述處理液；前述驅動器係連接於前述推進

器。

2.　如申請專利範圍第 1項所記載之濕化學處理設備，其中，前述處理部件係用於對印刷電
路板進行濕化學處理之水平式的處理槽或豎直式的處理槽。

3.　如申請專利範圍第 1或 2項所記載之濕化學處理設備，其中，前述化學處理位置係前述
印刷電路板表面上受到濕化學處理之位置。

4.　一種印刷電路板濕化學處理設備，其特徵係其包括用於容納處理液之儲液槽及用於容納
電路板之處理槽，前述印刷電路板濕化學處理設備亦包括用於將處理液從儲液槽推送至

前述處理槽之推送裝置，前述推送裝置包括推進器及用於驅動前述推進器轉動之驅動

器，前述推進器具有至少兩個葉片，前述推進器設置於前述儲液槽內；前述至少兩個葉

片呈風扇狀結構，前述推進器用於將前述至少兩個葉片之旋轉運動轉換為推力來輸送前

述處理液；前述驅動器係連接於前述推進器。

5.　如申請專利範圍第 4項所記載之印刷電路板濕化學處理設備，其中，前述推進器係低壓
推進器。

6.　如申請專利範圍第 4項所記載之印刷電路板濕化學處理設備，其中，前述儲液槽係藉由
連通槽與前述處理槽連通。

7.　如申請專利範圍第 4項所記載之印刷電路板濕化學處理設備，其中，前述儲液槽的上方
係設置有與前述儲液槽連通之過渡槽，前述過渡槽具有通向前述處理槽之導向口。

8.　如申請專利範圍第 4至 7項中任一項所記載之印刷電路板濕化學處理設備，其中，前述
驅動器係包括轉軸，前述轉軸係縱向設置且伸入前述儲液槽內並連接前述推進器。
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9.　如申請專利範圍第 8項所記載之印刷電路板濕化學處理設備，其中，前述驅動器係亦包
括用於驅動前述轉軸轉動的第一電機，前述第一電機係位於前述儲液槽的上方。

10.   如申請專利範圍第 4至 7項中任一項所記載之印刷電路板濕化學處理設備，其中，前述
處理槽與前述儲液槽之間係設置有回流管路。

11.   如申請專利範圍第 4至 7項中任一項所記載之印刷電路板濕化學處理設備，其中，在前
述印刷電路板濕化學處理設備處於工作狀態放置時，前述儲液槽係低於前述處理槽。

12.   如申請專利範圍第 4至 7項中任一項所記載之印刷電路板濕化學處理設備，其中，前述
處理槽內係設置有攪拌器，前述攪拌器連接有位於前述處理槽內之從動盤，前述處理槽

外設置有藉由磁力帶動前述從動盤之主動盤，前述主動盤連接有用於驅動前述主動盤旋

轉之驅動裝置。

13.   如申請專利範圍第 4至 7項中任一項所記載之印刷電路板濕化學處理設備，其中，前述
處理槽內係設置有攪拌器，前述攪拌器連接有驅動轉軸，前述驅動轉軸連接於第二電機。

14.   一種印刷電路板濕化學處理設備，其特徵係其包括驅動器及至少一設置於印刷電路板濕
化學處理線上的推送裝置，前述推送裝置包括至少一用於將處理液輸送至濕化學處理位

置的推進器；前述推進器包括呈風扇狀結構之多個葉片，前述推進器用於將前述多個葉

片之旋轉運動轉換為推力來輸送前述處理液；前述驅動器係連接於前述推進器。

15.   一種印刷電路板濕化學處理方法，其特徵係其採用申請專利範圍第 4至 13項中任一項所
記載之印刷電路板濕化學處理設備，其方法係包括：驅動器驅動儲液槽中之推進器旋

轉，前述推進器的葉片前後產生壓力差，驅使處理液從前述儲液槽推送至處理槽對印刷

電路板進行濕化學處理。

圖式簡單說明

為了更清楚地說明本發明實施例中的技術手段，下面將對實施例中所需要使用的圖式作

簡單的說明，下面描述中的圖式僅僅是本發明的一些實施例，此處僅作為示例來顯示處於水

平模式下的濕化學處理設備，對於本領域普通技術人員來講，亦可根據此等圖式獲得其他的

圖式，其中亦可包括處於豎直模式下的濕化學處理設備的圖示。

圖 1是本發明實施例一提供的印刷電路板濕化學處理設備的平面局部示意圖；圖 2是本
發明實施例二提供的印刷電路板濕化學處理設備的平面局部示意圖；圖 3是本發明實施例二
提供的印刷電路板濕化學處理設備中攪拌器的平面局部示意圖。

(2)

- 7929 -



(3)

- 7930 -



(4)

- 7931 -


